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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年６月25日に提出いたしました第12期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）有価証券報告書の

記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

　

２ 【訂正事項】

　第一部 企業情報

　　第１ 企業の概況

　　　　４ 関係会社の状況

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は下線で表示しております。

　

　　　第一部【企業情報】

　　　　第１【企業の概況】

　　　　　　４【関係会社の状況】
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（訂正前）

平成26年３月31日現在

名称 住所

資本金または

出資金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の所有

または被所有

割合(％)

(注１)

関係内容

(連結子会社)      

㈱ルネサス北日本セミコンダクタ
(注２)

東京都中央区 2,550
半導体製品の製造
(後工程)

100.0

当社製品の製造

貸付金－無

役員の兼任－無

北海電子㈱ 北海道二海郡 20
半導体製品の製造
支援

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の製造付帯業務

貸付金－無

役員の兼任－無

羽黒電子㈱ 山形県米沢市 90
電子応用機器の製
造および販売

100.0
(100.0)
(注３)

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス山形セミコンダクタ㈱ 山形県鶴岡市 1,000
半導体製品の製造
(前工程)

100.0

当社製品の製造

貸付金－有

役員の兼任－無

ルネサス甲府セミコンダクタ㈱ 山梨県甲斐市 90
半導体製品の製造
支援

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の製造付帯業務

貸付金－無

役員の兼任－無

㈱ルネサス柳井セミコンダクタ 山口県柳井市 90
半導体製品の製造
(後工程)

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の製造

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス関西セミコンダクタ㈱ 滋賀県大津市 1,000
半導体製品の製造
(前工程)

100.0

当社製品の製造

貸付金－有

役員の兼任－無

ルネサスセミコンダクタ九州・山
口㈱(注２)

熊本県熊本市 1,000
半導体製品の製造
(前工程・後工程)

100.0

当社製品の製造

貸付金－有

役員の兼任－無

㈱ルネサス九州セミコンダクタ 熊本県菊池郡 500 半導体製品の製造 100.0

当社製品の製造

貸付金－有

役員の兼任－無

㈱ルネサス那珂セミコンダクタ 茨城県ひたちなか市 50
半導体製品の製造
支援

100.0

当社製品の製造付帯業務

貸付金－無

役員の兼任－無

㈱ルネサスセミコンダクタエンジ
ニアリング

兵庫県伊丹市 30
半導体製品の製造
支援

100.0

当社製品の製造付帯業務

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサスエンジニアリングサービ
ス㈱

東京都小平市 50
半導体製品の設計
支援

100.0

当社製品の設計付帯業務

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサスシステムデザイン㈱ 神奈川県横浜市 400
半導体製品の設計
および開発

100.0

当社製品の設計および開
発

貸付金－無

役員の兼任－無

㈱ルネサスソリューションズ 東京都千代田区 300
半導体製品の応用
技術ソリューショ
ン

100.0

当社製品の応用技術に関
する業務ならびにソフト
ウェア開発環境の設計、
開発および製造

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサスモバイル㈱(注５) 東京都千代田区 5,000
半導体製品の設計
および開発

100.0

当社製品の設計および開
発

貸付金－有

役員の兼任－無

㈱ルネサスエスピードライバ 東京都小平市 5,000

中小型液晶向けド
ライバ・コント
ローラの設計、開
発および販売

55.0

当社製品の設計、開発お
よび販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス中国

社

中国

北京市

千米ドル

38,540
半導体製品の中国
における販売

100.0

当社製品の販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス上海
社

中国

上海市

千米ドル

7,100
半導体製品の中国
における販売

100.0

当社製品の販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス香港

社(注２)（注６）

中国

香港

千香港ドル

15,000
半導体製品の香港
における販売

100.0

当社製品の販売

貸付金－無

役員の兼任－無
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名称 住所

資本金または

出資金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の所有

または被所有

割合(％)

関係内容

ルネサス エレクトロニクス台湾

社

台湾

台北市

千台湾ドル

170,800
半導体製品の台湾
における販売

100.0

当社製品の販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス韓国
社

韓国

ソウル市

千ウォン

3,751,885
半導体製品の韓国
における販売

100.0
(46.70)
(注３)

当社製品の販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス・シ
ンガポール社

シンガポール
千米ドル

32,287

半導体製品のアセ
アン、インド、オ
セアニアおよび中
近東地区における
販売

100.0

当社製品の販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス・マ
レーシア社

マレーシア

セランゴール州

千リンギット

700

半導体製品のマ
レーシアにおける
販売支援

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の販売支援

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス・イ

ンド社

インド

バンガロール市

千インドルピー

32,500
半導体製品のイン
ドにおける販売

100.0

(99.90)

(注３)

当社製品の販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス・ア

メリカ社(注２)

アメリカ

カリフォルニア州
千米ドル
380,800

半導体製品のアメ
リカにおける設
計、開発および販
売

100.0

当社製品の設計、開発
および販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス・カ
ナダ社

カナダ

オンタリオ州

千カナダドル

2,100
半導体製品のカナ
ダにおける販売

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス・ブ

ラジル・サービス社

ブラジル

サンパウロ州
－

半導体製品のブラ
ジルおよび南米地
域における販売
（技術）支援

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の販売（技
術）支援

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス・

ヨーロッパ社(イギリス)(注２)

(注６)

イギリス

バッキンガムシャー州

千ポンド

32,920

半導体製品のヨー
ロッパにおける設
計、開発および販
売

100.0

当社製品の設計、開発
および販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス・

ヨーロッパ社(ドイツ)(注２)(注
６)

ドイツ

デュッセルドルフ市

千ユーロ

14,000

半導体製品のヨー
ロッパにおける設
計、開発および販
売

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の設計、開発
および販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス セミコンダクタ北京社
中国

北京市

千米ドル

90,444
半導体製品の製造
(後工程)

100.0

当社製品の製造

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス セミコンダクタ蘇州社
中国

蘇州市

千米ドル

43,226
半導体製品の製造
(後工程)

100.0
(6.33)
(注３)

当社製品の製造

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス セミコンダクタ・シン

ガポール社
シンガポール

千シンガポール
ドル111,000

半導体製品の製造
(後工程)

100.0

当社製品の製造

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス セミコンダクタ・ケイ

エル社

マレーシア

セランゴール州

千リンギット

118,237
半導体製品の製造
(後工程)

100.0

当社製品の製造

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス セミコンダクタ・マ

レーシア社

マレーシア

ペナン州

千リンギット

84,000
半導体製品の製造
(後工程)

90.0

当社製品の製造

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス セミコンダクタ・ケダ

社

マレーシア

ケダ州

千リンギット

1,000
半導体製品の製造
(後工程)

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の製造

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス セミコンダクタテクノ
ロジ・マレーシア社

マレーシア

ペナン州

千リンギット

1,000
半導体製品の製造
(後工程)

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の製造

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス セミコンダクタデザイ
ン北京社

中国

北京市

千米ドル

7,000
半導体製品の設計
および開発

100.0

当社製品の設計および
開発

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス デザイン・ベトナム社
ベトナム

ホーチミン市

千米ドル

10,200
半導体製品の設計
および開発

100.0

当社製品の設計および
開発

貸付金－無

役員の兼任－無
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名称 住所

資本金または

出資金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の所有

または被所有

割合(％)

関係内容

ルネサス セミコンダクタデザイ
ン・マレーシア社

マレーシア

ペナン州

千リンギット

1,000
半導体製品の設計
および開発

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の設計および
開発

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス デザイン・フランス社
フランス

レンヌ市

千ユーロ

3,000
半導体製品の設計
および開発

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の設計および
開発

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エスピードライバ台湾

社

台湾

新竹市

千台湾ドル

50,000

中小型液晶向けド
ライバ・コント
ローラの設計、開
発および販売

51.0
(51.0)
(注３)

当社製品の開発および
販売

貸付金－無

役員の兼任－無

その他連結子会社 ４社      
 

 

 

名称 住所

資本金または

出資金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の所有

または被所有

割合(％)

関係内容

(持分法適用関連会社)      

㈱ルネサスイーストン

(注４)
東京都千代田区 3,433 半導体製品の販売 30.03

当社製品に関する販売
特約店

貸付金－無

役員の兼任－無

㈱ルナセンティス情報サービス 東京都千代田区 100

ＩＴアプリケー
ション開発、保守
および運用ならび
にＩＴインフラ保
守および運用

20.0

当社グループの社内情
報システムの運用を委
託

貸付金－無

役員の兼任－無

その他持分法適用関連会社 １社      
 

(注) １ 議決権の所有または被所有割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

２ 特定子会社に該当しております。

３ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。

４ 有価証券報告書を提出しております。

５ 債務超過会社であり、債務超過の金額は、平成26年３月末時点で40,915百万円であります。

６  ルネサスエレクトロニクス販売㈱、ルネサス エレクトロニクス香港社およびルネサス エレクトロニクス・

ヨーロッパ社（イギリス）については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占め

る割合が10％を超えております。

ルネサスエレクトロニクス販売㈱ (1) 売上高 171,400百万円

の主要な損益情報等 (2) 経常利益 1,126百万円

 (3) 当期純利益 887百万円

 (4) 純資産額 15,794百万円

 (5) 総資産額 64,466百万円
 

ルネサス エレクトロニクス香港社 (1) 売上高 93,003百万円

の主要な損益情報等 (2) 経常利益 1,699百万円

 (3) 当期純利益 1,410百万円

 (4) 純資産額 5,808百万円

 (5) 総資産額 21,644百万円
 

ルネサス エレクトロニクス・ヨーロッパ社(イギリス) (1) 売上高 112,747百万円

の主要な損益情報等 (2) 経常利益 2,804百万円

 (3) 当期純利益 1,240百万円

 (4) 純資産額 16,198百万円

 (5) 総資産額 49,148百万円
 

   なお、ルネサス エレクトロニクス・ヨーロッパ社（イギリス）の数値はルネサス エレクトロニクス・ヨー

ロッパ社（ドイツ）を含む連結決算数値であります。

　　また、ルネサスエレクトロニクス販売㈱は平成25年10月１日付けで当社を存続会社とし、ルネサスエレクト

ロニクス販売㈱を消滅会社とした吸収合併を行いました。計算期間は平成25年４月１日から平成25年９月30

日であります。　

 

EDINET提出書類

ルネサスエレクトロニクス株式会社(E02081)

訂正有価証券報告書

5/8



 

（訂正後）
平成26年３月31日現在

名称 住所

資本金または

出資金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の所有

または被所有

割合(％)

(注１)

関係内容

(連結子会社)      

㈱ルネサス北日本セミコンダクタ 東京都中央区 2,550
半導体製品の製造
(後工程)

100.0

当社製品の製造

貸付金－無

役員の兼任－無

北海電子㈱ 北海道二海郡 20
半導体製品の製造
支援

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の製造付帯業務

貸付金－無

役員の兼任－無

羽黒電子㈱ 山形県米沢市 90
電子応用機器の製
造および販売

100.0
(100.0)
(注３)

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス山形セミコンダクタ㈱ 山形県鶴岡市 1,000
半導体製品の製造
(前工程)

100.0

当社製品の製造

貸付金－有

役員の兼任－無

ルネサス甲府セミコンダクタ㈱ 山梨県甲斐市 90
半導体製品の製造
支援

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の製造付帯業務

貸付金－無

役員の兼任－無

㈱ルネサス柳井セミコンダクタ 山口県柳井市 90
半導体製品の製造
(後工程)

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の製造

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス関西セミコンダクタ㈱ 滋賀県大津市 1,000
半導体製品の製造
(前工程)

100.0

当社製品の製造

貸付金－有

役員の兼任－無

ルネサスセミコンダクタ九州・山
口㈱(注２)

熊本県熊本市 1,000
半導体製品の製造
(前工程・後工程)

100.0

当社製品の製造

貸付金－有

役員の兼任－無

㈱ルネサス九州セミコンダクタ 熊本県菊池郡 500 半導体製品の製造 100.0

当社製品の製造

貸付金－有

役員の兼任－無

㈱ルネサス那珂セミコンダクタ 茨城県ひたちなか市 50
半導体製品の製造
支援

100.0

当社製品の製造付帯業務

貸付金－無

役員の兼任－無

㈱ルネサスセミコンダクタエンジ
ニアリング

兵庫県伊丹市 30
半導体製品の製造
支援

100.0

当社製品の製造付帯業務

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサスエンジニアリングサービ
ス㈱

東京都小平市 50
半導体製品の設計
支援

100.0

当社製品の設計付帯業務

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサスシステムデザイン㈱ 神奈川県横浜市 400
半導体製品の設計
および開発

100.0

当社製品の設計および開
発

貸付金－無

役員の兼任－無

㈱ルネサスソリューションズ 東京都千代田区 300
半導体製品の応用
技術ソリューショ
ン

100.0

当社製品の応用技術に関
する業務ならびにソフト
ウェア開発環境の設計、
開発および製造

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサスモバイル㈱(注５) 東京都千代田区 5,000
半導体製品の設計
および開発

100.0

当社製品の設計および開
発

貸付金－有

役員の兼任－無

㈱ルネサスエスピードライバ 東京都小平市 5,000

中小型液晶向けド
ライバ・コント
ローラの設計、開
発および販売

55.0

当社製品の設計、開発お
よび販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス中国

社

中国

北京市

千米ドル

38,540
半導体製品の中国
における販売

100.0

当社製品の販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス上海
社

中国

上海市

千米ドル

7,100
半導体製品の中国
における販売

100.0

当社製品の販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス香港

社(注２)（注６）

中国

香港

千香港ドル

15,000
半導体製品の香港
における販売

100.0

当社製品の販売

貸付金－無

役員の兼任－無
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名称 住所

資本金または

出資金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の所有

または被所有

割合(％)

関係内容

ルネサス エレクトロニクス台湾

社

台湾

台北市

千台湾ドル

170,800
半導体製品の台湾
における販売

100.0

当社製品の販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス韓国
社

韓国

ソウル市

千ウォン

3,751,885
半導体製品の韓国
における販売

100.0
(46.70)
(注３)

当社製品の販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス・シ
ンガポール社

シンガポール
千米ドル

32,287

半導体製品のアセ
アン、インド、オ
セアニアおよび中
近東地区における
販売

100.0

当社製品の販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス・マ
レーシア社

マレーシア

セランゴール州

千リンギット

700

半導体製品のマ
レーシアにおける
販売支援

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の販売支援

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス・イ

ンド社

インド

バンガロール市

千インドルピー

32,500
半導体製品のイン
ドにおける販売

100.0

(99.90)

(注３)

当社製品の販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス・ア

メリカ社(注２)

アメリカ

カリフォルニア州
千米ドル
380,800

半導体製品のアメ
リカにおける設
計、開発および販
売

100.0

当社製品の設計、開発
および販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス・カ
ナダ社

カナダ

オンタリオ州

千カナダドル

2,100
半導体製品のカナ
ダにおける販売

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス・ブ

ラジル・サービス社

ブラジル

サンパウロ州
－

半導体製品のブラ
ジルおよび南米地
域における販売
（技術）支援

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の販売（技
術）支援

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス・

ヨーロッパ社(イギリス)(注２)

(注６)

イギリス

バッキンガムシャー州

千ポンド

32,920

半導体製品のヨー
ロッパにおける設
計、開発および販
売

100.0

当社製品の設計、開発
および販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エレクトロニクス・

ヨーロッパ社(ドイツ)(注２)(注
６)

ドイツ

デュッセルドルフ市

千ユーロ

14,000

半導体製品のヨー
ロッパにおける設
計、開発および販
売

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の設計、開発
および販売

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス セミコンダクタ北京社
中国

北京市

千米ドル

90,444
半導体製品の製造
(後工程)

100.0

当社製品の製造

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス セミコンダクタ蘇州社
中国

蘇州市

千米ドル

43,226
半導体製品の製造
(後工程)

100.0
(6.33)
(注３)

当社製品の製造

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス セミコンダクタ・シン

ガポール社
シンガポール

千シンガポール
ドル111,000

半導体製品の製造
(後工程)

100.0

当社製品の製造

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス セミコンダクタ・ケイ

エル社

マレーシア

セランゴール州

千リンギット

118,237
半導体製品の製造
(後工程)

100.0

当社製品の製造

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス セミコンダクタ・マ

レーシア社

マレーシア

ペナン州

千リンギット

84,000
半導体製品の製造
(後工程)

90.0

当社製品の製造

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス セミコンダクタ・ケダ

社

マレーシア

ケダ州

千リンギット

1,000
半導体製品の製造
(後工程)

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の製造

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス セミコンダクタテクノ
ロジ・マレーシア社

マレーシア

ペナン州

千リンギット

1,000
半導体製品の製造
(後工程)

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の製造

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス セミコンダクタデザイ
ン北京社

中国

北京市

千米ドル

7,000
半導体製品の設計
および開発

100.0

当社製品の設計および
開発

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス デザイン・ベトナム社
ベトナム

ホーチミン市

千米ドル

10,200
半導体製品の設計
および開発

100.0

当社製品の設計および
開発

貸付金－無

役員の兼任－無
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名称 住所

資本金または

出資金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の所有

または被所有

割合(％)

関係内容

ルネサス セミコンダクタデザイ
ン・マレーシア社

マレーシア

ペナン州

千リンギット

1,000
半導体製品の設計
および開発

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の設計および
開発

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス デザイン・フランス社
フランス

レンヌ市

千ユーロ

3,000
半導体製品の設計
および開発

100.0
(100.0)
(注３)

当社製品の設計および
開発

貸付金－無

役員の兼任－無

ルネサス エスピードライバ台湾

社

台湾

新竹市

千台湾ドル

50,000

中小型液晶向けド
ライバ・コント
ローラの設計、開
発および販売

51.0
(51.0)
(注３)

当社製品の開発および
販売

貸付金－無

役員の兼任－無

その他連結子会社 ４社      
 

 

 

名称 住所

資本金または

出資金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の所有

または被所有

割合(％)

関係内容

(持分法適用関連会社)      

㈱ルネサスイーストン

(注４)
東京都千代田区 3,433 半導体製品の販売 30.03

当社製品に関する販売
特約店

貸付金－無

役員の兼任－無

㈱ルナセンティス情報サービス 東京都千代田区 100

ＩＴアプリケー
ション開発、保守
および運用ならび
にＩＴインフラ保
守および運用

20.0

当社グループの社内情
報システムの運用を委
託

貸付金－無

役員の兼任－無

その他持分法適用関連会社 １社      
 

(注) １ 議決権の所有または被所有割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

２ 特定子会社に該当しております。

３ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。

４ 有価証券報告書を提出しております。

５ 債務超過会社であり、債務超過の金額は、平成26年３月末時点で40,915百万円であります。

６  ルネサスエレクトロニクス販売㈱、ルネサス エレクトロニクス香港社およびルネサス エレクトロニクス・

ヨーロッパ社（イギリス）については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占め

る割合が10％を超えております。

ルネサスエレクトロニクス販売㈱ (1) 売上高 171,400百万円

の主要な損益情報等 (2) 経常利益 1,126百万円

 (3) 当期純利益 887百万円

 (4) 純資産額 15,794百万円

 (5) 総資産額 64,466百万円
 

ルネサス エレクトロニクス香港社 (1) 売上高 93,003百万円

の主要な損益情報等 (2) 経常利益 1,699百万円

 (3) 当期純利益 1,410百万円

 (4) 純資産額 5,808百万円

 (5) 総資産額 21,644百万円
 

ルネサス エレクトロニクス・ヨーロッパ社(イギリス) (1) 売上高 112,747百万円

の主要な損益情報等 (2) 経常利益 2,804百万円

 (3) 当期純利益 1,240百万円

 (4) 純資産額 16,198百万円

 (5) 総資産額 49,148百万円
 

   なお、ルネサス エレクトロニクス・ヨーロッパ社（イギリス）の数値はルネサス エレクトロニクス・ヨー

ロッパ社（ドイツ）を含む連結決算数値であります。

　　また、ルネサスエレクトロニクス販売㈱は平成25年10月１日付けで当社を存続会社とし、ルネサスエレクト

ロニクス販売㈱を消滅会社とした吸収合併を行いました。計算期間は平成25年４月１日から平成25年９月30

日であります。　
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